Elektronische Designautc

,edacentru

“ an der Uni

Am 3. September 2001 weihte die Bundesministerin fir Bildung
und Forschung, Edelgard Bulmahn, das Deutsche Zentrum fiir
Electronic Design Automation (edacentrum) an der Universitit
Hannover ein. Diese Einrichtung versteht sich als eine gemein-
same Aktion von Industrie, Hochschulforschung und dem BMBF
zum Aufbau eines EDA-Netzwerkes, mit dem die Automatisie-
rung des Chip-Entwurfs beschleunigt werden soll.

Der Vorsitzende des edacentrums, Prof.
Dr.-Ing. Erich Barke, sieht die Notwen-
digkeit, neue Ansdtze fiir die Program-
mierung von Systems on Chip (SoC) zu
entwickeln und zu implementieren.
Hand in Hand mit diesen neuen Pro-
grammiermethoden missen auch neue
Entwurfsmethoden und Werkzeuge ent-
wickelt werden. Diese werden einer-
seits auf den hoheren Entwurfsebenen
system- und spezifikationshasierte Ver-
fahren unterstiitzen und durch einen
systeratisierten, formalisierten Ent-
wurfsprozess Fehler in méglichst frithen
Stadien erkennen kénnen. Andererseits
missen die Einflisse der Technologien
- z.B. Deep Submicron, vertikale Sys

&

Themen aktueller Forschungs-

vorhaben im edacentrum

@ Sprachbasierter Entwurf und Re-Use fiir
Anwendungen im ,Mixed-Signal“-Bereich
(ANASTASIA+)

® Low-Power-Entwurfsmethoden fir Mobile
Systeme (LEMOS)

@ Spezifikationsbasierte HW./SW-Entwurfs-
methodik fur hochkomplexe Anwendungen
der Automobil- und Kommunikationstechnik
(SPEAK)

© Hochautomatisierte, zertifizierende und
skalierende Validierung von ,System on Chip*“-
Entwirfen (VALSE)

@ Applikationsspezifische Testmethodik fur
hochkomplexe Systeme der Kommunikations-
und Kraftfahrzeugtechnik (AZTEKE)

@ Application Specific Design for ESD and
Substrate Effects (ASDESE)

® Leitbahnorientiertes Design applikations-
spezifischer [Cs (LEONIDAS)

@ Hochgeschwindigkeits-Datentbertragungs-
systeme (HG-DAT)

® IP-Qualifikation fir effizientes Systemdesign
(IPQ)

® Spezifikationserfassung von hochkomplexen
Multi-Nature-Systemen (SIMULTAN)

© Anwendungsspezifische Entwurfsmethodik fir
flexible Systems on Chip in zukiinftigen
Mobilfunksystemen (1P2)
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temintegration, Aufbau- und Verbin-
dungstechnik — auf das Verhalten der
Bauelemente und Baugruppen beriick-
sichtigt werden, so dass die System-
funktion nicht durch physikalische Ef-
fekte gestért wird, die mit den verwen-
deten Technologien zusammenhingen.
Langsam aber sicher setzt sich die Ein-
sicht durch, dass Designfdhigkeit und
héchste Produktivitit die entscheiden-
den Schltissel fiir die Nutzung der Wert-
schopfungsmoglichkeiten der Mikro-
elektronik sind. Das prominenteste Bej-
spiel fiir die Unterstiitzung dieser Ent-
wicklung ist das Gigascale Silicon Re-
search Center {GSRC — www . gigascale.
, welches kiirzlich in den USA ge-
startet wurde.

So wird in der Januar-Ausgabe der EE
Times ausfiihrlich iber dieses GroBpro-
jekt berichtet, das an der University of
California Berkeley (UCB — www.ber-
keley.edu) eingerichtet wurde. Dort soll
innerhalb eines Zeithorizonts von zehn
Jahren die Chipentwicklung so grundle-
gend verdndert werden, dass schliefs-
lich der Entwurf von Schaltungen mit
mehr als einer Milliarde Transistoren
auf einem Chip moglich wird. Richard
Newton ~ GSRC-Director und Professor
am Electrical Engineering and Compu-
ter Science Department der UCB ~ be-
schreibt die Strategie dieses neuen Zen-
trums wie folgt: ,Das heutige Problem
bei der Chipentwickiung ist vor allem
durch die Produktivititsliicke beschrie-
ben. Dieses Problem lasst sich nur durch
eine grundlegende Anderung der Ent-
wurfsmethodik und damit verbundene
neue Entwurfswerkzeuge losen.*

Das GSRC soll in den ersten zwei Jah-
ren mit zehn Millionen Dollar gefordert
werden sowoh!l von SIA (Semiconduc-
tor Industry Association} und SEMI (Se-
miconductor Equipment and Material
Internationalj mitsamt SEMATECH Ma-
nufacturing Consortium sowie dem
DoD (Department of Defense). Das Zen-
trum wird gemeinsam von der Industrie
und der 6ffentlichen Hand getragen.
Seine Stdrke soll vor allen Dingen darin
bestehen, dass die Zusammenarbeit der
unterschiedlichen Disziplinen unter-
stiitzt wird.

lannover eingeweiht

Die Aufgaben des edacentrums

Das edacentrum in Hannover versteht
sich als Kompetenzzentrum und soll ak-
tuelles Wissen vermitteln. Nach einer
gdngigen Definition besteht Wissen aus
Information, Kénnen und Erfahrung. Es
ist demzufolge an Personen gebunden.
Daher arbeiten die Mitarbeiter des Zen-

Prof, Dr.-Ing. Erich Barke

wird sich als Vorstand des Biiros
des edacentrums u.a. der Offent-
lichkeitsarbeit widmen.

trums an F&E-Projekten mit, dies sichert
die Teilnahme am Prozess der Wissens-
generierung und ist damit die notwen-
dige Voraussetzung flir sachkundige
Wissensvermittlung und Beratung.
Weiterhin flieRen im edacentrum alle
wesentlichen Informationen {iber die
laufenden Arbeiten auf diesem Gebiet
zusammen. Auf dieser Grundlage ist es
dann mdoglich, die notwendigen repri-
sentativen Darstellungen der For-
schungsergebnisse, ilires wirtschaftli-
chen Nutzens und ihrer wissenschaftli-
chen Tragfdhigkeit anzufertigen und
diese mit einer breiten Wirksamkeit in
der Offentlichkeit iiber die geeigneten
Medien zu verbreiten. Dadurch soll die
Sensibilitdt der Offentlichkeit fiir Sinn
und Nutzen der EDA wesentlich erhoht
werden - mindestens vergleichbar mit
dem Rang, den die Fertigungstechnolo-
gie einnimmt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den
EDA-Problemen der kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU). Dazu werden
Anwender aus diesem Kreis beraten, ih-
re Probleme aufgenommen, eingehend
analysiert und schlieRlich verdichtet.
Dariiber hinaus unterstiitzt das Zen-
trum diese Unternehmen bei der Aus-
wahl von Programmen, die speziell fiir
diese Unternehmen geeignet sind. Wei-
terhin werden kleine EDA-Firmen un-
terstiitzt, sowohl was Marktanalysen
und Marktendenzen betrifft, als auch
hin-sichtlich méglicher Kooperationen.
SchlieBlich fungiert das Zentrum als
Vermittlungsstelle zwischen den EDA-
Firmen und den Anwendern.
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Anregung und Koordination von For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten

Das edacentrum wird, ausgehend von
den Anforderungen der deutschen In-
dustrie und vor dem Hintergrund der
internationalen Entwicklung, Vorschla-
ge flir notwendige Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten unterbreiten. Das be-
trifft sowohl die Erarbeitung von kurz-
fristig wirksamen Ergebnissen auf der
Grundlage gesicherter Erkenntnisse als
auch mitteliristige Aufgabenstellungen,
die aus der Sicht der Industrie in den
Bereich der Vorlaufforschung fallen und
nicht unmittelbar zu produktionswirk-
samen Ergebnissen fithren. Damit leis-
tet das Zentrum Dienste zur Anbahnung
von F&E-Projekten mit kompetenten
Partnern bzw. fungiert als Katalysator
fiir neue Aufgaben entsprechend den
zukiinftigen Problemsteliungen. Dabel
wird eine der vordringlichsten Aufga-
ben des Zentrums zundchst in der Ab-
stimmung der mittelfristig angedachten
Themen im Rahmen des Schwerpunk-
tes ASEDA {Application Specific Elec-
tronic Design Automation) liegen (siehe
Kas-ten). Das edacentrum wirkt bei der
Definition und Auswahl von Themen
fiir FérdermaBnahmen auf nationaler
und internationaler Ebene mit.

Prof. Dr.-Ing. Giinter Elst

ibernahm den Vorstand Basisfor-

schung und kimmert sich u.a. um
die Bildung von Kompetenzzen-

tren sowie um die Durchfihrung
von Basisforschungsprojekten.

Beratung bei und Yorbersitung ven
Fordermalinahmen

Zu der Beratung und Vorbereitung von
Fordermalinahmen gehért auch die be-
ratende Begleitung existierender For-
derprojekte. Die enge Abstimmung mit
Projekitrdgern und BMBF ist beabsich-
tigt. Denkbar widren auch weitergehen-
de Verzahnungen mit anderen deu

schen oder européischen Fordergebern
(z.B. EU, DFG, Bundesidnder}. Schlief-

lich wird die Abstimmung und Zusam-
menarbeit mit Verbidnden wie z.B. Gl,
GMM oder ITG angestreb.
Das Zentrum w1rd von einem Vorstand
;eleﬁ tet -Ing. Erich Barke
Is \’o s Dr. Wolfgang
elivert tretender \/o su
. Dr-Ing. Glnter
aﬂve‘woren. Auf
en Projektebene befin-
tschi aqdwm verteilt —
en Ressourcen. Dazu
en sowoh! vom BMBF geférderte,
riegesteverte F&E-Verbundprojek-
ucr Bas;sforschungspz-ojekce, in
chulen und Forschungsin-
stitutionen an ldngerfr v_}gen Tﬁeuen
unter der Koordination des Zentrums
7 ten. Der Vorstand wird
von einem Steuerumsgrerﬂiuw unter-
stiitzt, in dem auch der Projektirdger
des BMBF mitwirkt. Unter dem Vorsi
ron Dr. P van Staa (Bosch) gehoren die-
sem Gremium v.a. an Dr. M. Darianian
{Nokiai, K. Koppel {Infineonj, Dr. V.
Meyer zu Bexten {Atmel] und Dr. H.-P.
Roth {IBM]. Im Aufsichtsrat vertreten
sind Dr. F. Nepp! {Infineon, VorS‘”f
derj, Dr. M. Dietrich (BMBF), Dr F.
L{ahxe Philipsi, D. Friebel \Ioma - Dr.
E. Schrmd (Boschj und Dr. D. »Vmau
{Atmel]. go




